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概述 

范围输入电压的非隔离降压和升降压拓扑结构，适用于高性价比的辅助

CY3681 是一款高效率高精度的非隔离降压开关电源恒压控制驱动芯片。适用于 85VAC-265VAC 全

电源驱动。 

  

 

 

 

 

CY3681 内部集成高压功率管，采用恒压控制模式，系统工作在电感电流临界模式。方案可靠性强，

外围应用简单。CY3681 具有多重保护功能，包括 VCC 钳位/欠压保护，过温保护等保护功能。

CY3681A 适用于 100mA 以内，CY3681B 适用于 150mA 以内的应用。

典型应用 
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特性 

◆ 集成＞800V 功率管 

◆ 恒压控制 

◆ QR 工作模式 

◆ 无需外部采样电阻 

◆ 无需外部启动电阻 

◆ 宽输入电压 

◆ 过温保护 

◆ VCC 钳位/欠压保护 

 

应用范围 

◆ 应急灯驱动 

◆ 小家电、白色家电等开放式电源 

 

 

 

 

 CY3681 采用 SOT23-6L 封装
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打标说明及管脚分布 

SOT-23-6L 

VCC GND NC

NC C

1 2 3

6 5 4

FB

CY3681 

YWXXXX

 

 

管脚图 丝印字符 丝印字符说明 

左示意图 

 CY3681 芯片型号 

Y 年号 

W 周号 

XXXX 生产批号 

管脚描述 
管脚号 管脚名 描述 

1 VCC 芯片电源，就近接旁路电容 

2 GND 芯片地 

3 NC 空脚 

4 C 内置三极管集电极 

5 NC 空脚 

6 FB 反馈电压输入端，恒压输出设置脚 

最大额定值 (注) 
参数 范围 

VCC -0.3 V to 7 V 

FB -0.3 V to 7 V 

PDMAX 0.30 W 

FB输入电压 -0.3 V to 7 V 

最小/最大工作结温度TJ -40 ℃ to 150 ℃ 

最小/最大存储温度Tstg -55 ℃ to 150 ℃ 

ESD人体模式 ＞2KV 

焊接温度(焊锡, 10secs )  260 ℃ 

封装耗散等级 
封装 RθJA (℃/W) 

SOT-23-6L 240 

注：超出“最大额定值”可能损毁器件。长时间运行在最大额定条件下可能会影响器件的可靠性。 
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结构框图 
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电气特性 
(无特殊说明默认测试条件 VDD=20V, TA = 25℃) 

符号 参数 测试条件 最小值 典型值 最大值 单位 

电源电压 (VDD)  

VCC_ST VCC启动电压 VCC上升  4.2  V 

VCC_UVLO VCC欠压保护阈值 VCC下降  2.8  V 

VCC_CLAMP VCC钳位电压 ICC=10mA 5.1   V 

IST VCC启动电流 VCC=VCC_ST-1V  1  uA 

IOP1 VCC工作电流  200   uA 

IOP2 VCC待机电流   60  uA 

反馈输入 (FB) 

VFB FB反馈基准电压  1.14 1.20 1.26 V 

RFBL FB下偏电阻  11.7 12.0 12.3 KΩ 

电流检测 

IPEAK 
内置峰值电流阈值 ACS3681A  240  mA 

内置峰值电流阈值 ACS3681B  300  mA 

TLEB 前沿消隐时间   300  nS 

工作频率 

FSWMAX 系统推荐最大频率 不推荐FSW大于FSWMAX   60  kHz 

FSWMIN 芯片最小工作频率 空载最小工作频率  150  Hz 

芯片内部过温度保护 (OTP) 

TEnter 温度保护阈值   150  ℃ 

TEXIT 退出温度保护阈值   120  ℃ 

内置功率三极管 

VCBO C、B耐压 IC=0.1mA 800   V 

ICESAT C、E饱和电流 IB=40mA  0.35  A 

 

 

 

 

 

使用说明 
CY3681 是一款高精度的非隔离降压开关电源恒压控制驱动芯片。采用 QR 模式恒压控制模式，内置集
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成高压功率管。内置电流采样能力和高压启动电路。方案外围组件极简即可达到优异的恒压特性。  

● 启动 

芯片上电自启动，当Vcc电压达到芯片开启阈值后芯片开始工作。系统启动后Vcc由内部自供电维持。 

 恒压控制，输出电压设置 

恒压控制由反馈输入端FB阈值电压设定，计算公式如下： 

𝑉𝑉𝑂𝑂 =
𝑅𝑅𝐹𝐹𝐹𝐹𝐹𝐹 + 𝑅𝑅𝐹𝐹𝐹𝐹𝐹𝐹

𝑅𝑅𝐹𝐹𝐹𝐹𝐹𝐹
× 𝑉𝑉𝐹𝐹𝐹𝐹 − 𝑉𝑉𝐷𝐷 

其中，VO为设定的输出电压，VFB是芯片内部设定的阈值电压1.2V，RFBH是FB上分压电阻（建议用两个

电阻串联以增加耐压），RFBL是FB内置固定的下偏电阻，VD为续流管D3的导通压降。 

 BUCK架构电感设定 
当 ACS3681工作于QR模式，功率管导通时，流过储能电感的电流从零开始上升，导通时间为： 

TON =
L × IPEAK
VIN − VO

 

其中，L 是电感量；IPEAK是内置的固定峰值电流；VIN是经整流后的母线电压；VO是输出电压。 当功率

管关断，流过储能电感的电流从峰值开始下降到零时，芯片内部逻辑再次将功率管开通。 

功率管的关断时间为： 

TOFF =
L × IPEAK
VO − VD

 

从而得到电感的计算公式为： 

L =
(VIN − VO) × (VO + VD)
(VIN + VD) × f × IPEAK

 

其中，f 为系统工作频率。 

● 保护功能 

  

 
  

  

   

  

  

  

  

C引脚适当增加C

CY3681内置多重保护功能，包括VCC钳位电路、 VCC欠压保护，以及过温保护等功能。

PCB设计
在设计CY3681 PCB时，需要遵循以下指南：

VCC 旁路电容 CVCC：

建议用贴片电容，若要用电解电容，需要选高频低阻的电解电容；CVCC需要紧靠芯片VCC和 GND引脚；

FB 引脚：

接到FB的上分压电阻RFBH必须靠近FB引脚，且节点要远离变压器原边绕组的动点；

功率环路的面积：

减小功率环路的面积，如功率电感、功率管、母线电容的环路面积，以及功率电感、续流二极管、输出

电容的环路面积，以减小EMI辐射。

引脚的铺铜面积以提高芯片散热。 
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封装说明：SOT-23-6L 

 

e

e1

b
D

E

L

c

c

E1

r

A
A1

A2

Symbol 
Dimensions  

In Millimeters 

Dimensions  

In Inches 
Min Max Min Max 

A 1.000 1.300 0.039 0.051 

A1 0.000 0.150 0.000 0.006 

A2 1.000 1.200 0.039 0.047 

b 0.300 0.500 0.012 0.020 

c 0.100 0.200 0.004 0.008 

D 2.800 3.020 0.110 0.119 

E 1.500 1.700 0.059 0.067 

E1 2.600 3.000 0.102 0.118 

e 0.950 (BSC) 0.037 (BSC) 

e1 1.800 2.000 0.071 0.079 

L 0.300 0.600 0.012 0.024 

r 0º 8º 0º 8º 
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